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高速デバイス応用技術

半導体皮膜結晶成長技術

ネットワーク系

ユビキタス系

大規模LSI設計技術

GE-PON 制御 LSI('10)*
10G-EPON用制御LSI（’11）*

指紋センサLSI（'01）*

人体表面通信デバイスRed Tacton
（NELにより商品化'08）ワンチップ指紋認証LSI（'05)*

世界初の10Mbps ('03)

100Gパケット転送LSI（'12)

広域ユビキタス無線端末技術（09）

HDTV用コーデックLSI('02)

世界初0.5V動作2G帯無線LSI('00) 1.0V動作Bluetooth RF LSI ('04)

40Gbps InP　IC ('96)

Rena-SOC端末用ネットワークプロセッサ ('07)
放送局向H.264リアルタイムコーデックLSI('07)*

振動検出の電力をナノワット以下に低減('11)
(10m通信で世界最小)
ナノワット級の無線端末の動作実証（'12）

(世界初)

大規模ルータ用

1チップ化に成功

0.1μmゲートInP HEMTにより試作
120GHz帯10Gbps無線伝送用送受信MMIC('03)
0.1μmゲートInP HEMTにより試作

40Gbps DQPSK受信IC('08)
1μmエミッタInP HBTにより試作

100Gbps DP-QPSK受信IC('11)
1μmエミッタInP HBTにより試作

100GH級無線ＭＭＩＣ及び屋外無線実験('06)
世界初120GHz帯無線で5km超無線伝送('08)

世界初120GHz帯無線で8K映像伝送('13)

InP HEMT構造薄膜結晶（'97)
高品質ヘテロ界面形成技術により実現

サファイア基板上AlGaN/GaN系ヘテロ構造薄膜結晶（'04）
AlONテンプレート技術により実現

Si基板上AlGaN/GaN系ヘテロ構造薄膜結晶（'12）
超格子高耐圧バッファ構造の適用により実現

ＥＯプローブによるはやぶさイオンエンジンの測定実験('13)
ミリ波によるコンクリート構造物診断技術('12)

北京五輪無線装置トライアルに導入 40Gシステムに一部導入

放送局連携で北京五輪実験 モジュールをＮＥＬより外販、放送用途での周波数割当完了

NTT-AT社より外販

AS研への所間提供を経て事業会社に成果提供

NTT-AT社より外販

メーカ商用化

*NELにて商用化

報道発表

世界最高速90GS/s DAC（'15）
0.5μmエミッタInP HBTにより試作

300GHz帯40Gbps無線データ伝送実験('16)

40G-OTNフレーマLSI('06)* 100G-OTNフレーマ('13) 400GデジタルコヒーレントDSP-LSI('15)*

1TデジタルコヒーレントDSP-LSI('18)*

FPGA HWAによる仮想化対応
トラフィック監視システム('19)**

**NTT-ATにて商用化

110GHz帯域AMUX（'19）
0.25μmエミッタInP HBTにより試作

10G級アクセス用
バースト受信IC('17)
SiGe BiCMOSにより試作

300GHz帯120Gbps無線伝送（'19）

LSIのシステムオンチップ化


